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Projektziele Problemstellung

 Entwicklung eines kontinuierlichen Verfah-  Bisher sind Uberwiegend diskontinuierliche Her-
rens zur Herstellung von Bipolarplatten (BPP). stellungsverfahren wie das Spritzgielden oder

. Auslegung einer optimierten FlieRkanalgeo- Hell3pressen zur Herstellung von BPP etabliert.
metrie und Fertigung einer Breitschlitzdise flr  Inharente Zykluszeiten diskontinuierlicher Ver-
hochgefullte Schmelzen. fahren widerstreben der Forderung aktuelle Her-

» Einbringung von Funktionsstrukturen in einem stellungskosten fir Bipolarplatten zuklnftig zu
Walz- bzw. Stempelpréageprozess. senken.

» Aufbau der gesamten Prozesskette inklusive * Aufgrund der rheologischen Eigenschaften hoch-
Nachbehandlung. geflullter Schmelzen sind die realisierbaren Geo-
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Bipolarplatten-Designs  mit  einer  aktiven | Jtemp ) | |
Flache von 50 cma2.  Die Abdeckung hoherer Leistungsbereiche ver-
.. . . langt di teigerun r aktiv nutzbaren Flach
 Charakterisierung im Testbetrieb am ZBT. angt die S clgerung der a utzbare acne
] , compound basierter BBP.
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 Berucksichtigung temperaturabhan- « Extrusionsversuche mit entwickelter Breit- oo
giger Effekte: Warmeleitung in der schlitzdise am Ringextruder. 8 | |
Werkzeugbaugruppe, Warmeleit- » Einsatz einer speziell ausgelegten Schmelze- : i
fahlgkelt der_ Polymercompounds, pumpe. 1P B
Llpp.enter.np.erlerun.g. + Untersuchung trimodaler Systeme mit unter & “f [ = 1 " "

* Detailoptimierung in den  Rand- schiedlichen Graphit/RuB- Kombinationen. i
berelc_hen_ hmsmhtllch deringer . Hohe Fillstoffvolumen limitieren die Verarbeit- e
Verwellzeitunterschiede.
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g Pragetechnik Plasmabehandlung Betrieb 5-Zeller A
» Einsatz einer am ZBT entwickelten + Selektives Atzen von PP an der * Aufbau und Testbetrieb von zwel BZ-
Stempelpragung. Oberflache mittels Plasmabehandlung, Stacks (5-Zeller).
- Fertigung von 50 cm2 Bipolarhalb- um den Kontaktwiderstand ZU
platten mit Funktionsstruktur. reduzieren.
|  Oberflachengeometrie der gepragten
BPP erschweren die Kontaktierung Im
Vergleich zu spritzgegossenen BPP.
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